
 

 

Module-Riser kit PCIe x16-V2 

Đặc tính kỹ thuật: 

• Chuyển đổi vị trí khe PCI Express từ mainboard sang phương ngang, cho 

phép lắp card mở rộng trong không gian hạn chế. 

• Tương thích chassic 2U. 

• Đầu vào: PCIe x16 (edge connector). 

• Ngõ ra: PCIe x16 slot. 

• Tốc độ truyền: phụ thuộc lane đang được route (Gen3/Gen4, tối đa 16 GT/s 

mỗi lane). 

• Tương thích ngược: PCIe Gen2/Gen1. 

• Có bracket cố định card. 

• Điện áp hoạt động: 3.3V / 12V (qua bus PCIe). 

• Công suất tối đa: ~75W (chuẩn cho x16 slot). 

• Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C. 

• Độ ẩm: 10 ~ 85% RH, không ngưng tụ. 

• Kích thước pcb: 51.9x128.1mm. 

• Kích thước phủ bì: 158 x 117 x 58 mm. 

Hình sản phẩm module tham chiếu: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


